
2018出展者(NPI)プレゼンテーション　スケジュール 2018/5/17 現在

※スケジュールは定期的に更新。最新スケジュールは事務局までお問い合わせください。

@東6ホール内

会場A 6/6（水） 6/7（木） 6/8（金）

10:50～11:20 テクノアルファ プロセス・ラボ・ミクロン プロセス・ラボ・ミクロン

11:30～12:00 住化分析センター ファナック サキコーポレーション

12:10～12:40 テクノアルファ アユミ工業 SCREEN PEソリューションズ

12:50～13:20 帝人 ダイナトロン セリアコーポレーション

13:30～14:00 東光高岳 ハーディング 千住金属工業

14:10～14:40 ソフトエージェンシー 日本オルボテック 山陽精工

14:50～15:20
福岡県産業・科学技術振興財団

三次元半導体研究センター
KOA イノテック

15:30～16:00 サキコーポレーション KOA シュマルツ

16:10～16:40 オーク製作所 SCREEN PEソリューションズ 3A9

@東7ホール内

会場B 6/6（水） 6/7（木） 6/8（金）

10:50～11:20 1B1 ステラ・コーポレーション 3B1

11:30～12:00 1B2 上村工業 パナソニック

12:10～12:40 1B3 LPKF Laser & Electronics 3B3

12:50～13:20 ティ・ディ・シー 日立化成 JX金属商事

13:30～14:00 沖電線 ユニオンツール パナソニック

14:10～14:40 ITEQ 奥野製薬工業 日本エレクトロプレイティング・エンジニヤース

14:50～15:20 ピーエス サクラクレパス アトテックジャパン

15:30～16:00 ジェピコ JCU 3B8

16:10～16:40 調整中 2B9 3B9

該当エリア：PWB製造装置・設備、PWB製品、Module JAPAN、EMS JAPAN、JISSO PROTEC、有機デバイス総合展、WIRE Japan Show

該当エリア：PWB設計技術、PWB信頼性・検査技術、PWB機能材料・プロセス技術・資機材、PWB主材料・絶縁材料、マイクロエレクトロニクスショー


